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INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)

ESTUDIO PREVIO DE FACTIBILIDAD -

Adquisicion e instalacion de placa conmemorativas en bronce fundido.
Ubicacion: Edificio INDOTEL, Distrito Nacional

Fecha: 06/03/2026

La Administracion Publica, conforme a la Ley 47-25 y su Reglamento 52-26, requiere
estudios previos en la etapa precontractual para sustentar los procedimientos de
contratacion. Este documento presenta el andlisis técnico, econdmico, normativo y de
riesgos para la Adquisicion e instalacion de placa conmemorativas en bronce fundido en
el Edificio INDOTEL.

1. Necesidad y Objeto de la Contratacion

El presente estudio de factibilidad tiene como finalidad evaluar la viabilidad técnica,
econdmica y administrativa para la adquisicion e instalacion de placa conmemorativas en
bronce fundido destinadas a la identificacion institucional y reconocimiento de espacios
dentro del Instituto de Telecomunicaciones.

La instalacion responde a la necesidad de identificar formalmente infraestructuras
institucionales, garantizar durabilidad del material, conservar un elemento permanente de
cardcter institucional y mantener estandares estéticos.

Objeto: Contratar la fabricacion e instalacion de placa en bronce fundido, incluyendo
suministro del material, grabado, acabado e instalacion dentro de la ciudad de Santo
Domingo.

2. Tipo de Contrato y Prestaciones Esperadas

Contrato de servicios por precio unitario bajo modalidad de suma global a todo costo.
Incluye suministro de materiales, mano de obra especializada, equipos, transporte e
instalacion.

Prestaciones esperadas:

+ Fabricacion de placa en bronce fundido.

* Qrabado permanente y legible.

* Acabado estético institucional.

» Transporte e instalacion en el lugar designado.
* Entrega dentro del plazo acordado.
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3. Riesgos Previsibles y Asignacion

Riesgos operativos por condiciones de retrasos en suministro seran responsabilidad del
contratista. Riesgos operativos institucionales seran compartidos segun contrato.

Riesgos identificados:

e Retraso en fabricacion.

» Dafios durante transporte.

* Errores en grabado.

» Condiciones climaticas durante instalacion.

La responsabilidad principal de fabricacion, transporte e instalacion corresponde al
proveedor contratado.

4. Garantias
El proveedor debera ofrecer:

* Garantia de calidad del material (bronce).
» Garantia contra defectos de fabricacion.
* (Qarantia de correcta instalacion.

Tiempo estimado de garantia recomendado: entre 6 y 12 meses.

5. Requisitos de Calificacion de Oferentes

Registro de Proveedores del Estado (RPE), DGII vigente, TSS actualizada.
Ademas:

» Experiencia en fabricacion de placas o trabajos en bronce.
* Presentacion de cotizacion formal firmada y sellada.

* Evidencia de trabajos similares realizados.

» (Capacidad técnica para instalacion.

6. Ingenieria de Detalle y Documentacion Técnica
Material: Bronce fundido de alta resistencia.
Dimensiones:

*+ 80-85cmx 60-63 cm
Caracteristicas:

* Letras grabadas o en relieve.
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* Acabado pulido o envejecido.
+ Sistema de fijacion permanente.
* Resistencia a condiciones climaticas exteriores.

7. Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad

Pre-factibilidad:

Se evalud disponibilidad de proveedores, costos aproximados y viabilidad técnica.
Factibilidad:

» Técnica: Existen proveedores especializados.
* Econoémica: El costo es razonable para proyectos institucionales.
* Administrativa: Puede ejecutarse mediante proceso de contratacion institucional.

8. Gestion Ambiental
El impacto ambiental del proyecto es minimo debido a que la instalacion es puntual.
Medidas:

* Manejo adecuado de residuos de instalacion.
* Proteccion del area durante la colocacion.

9. Estudios de Suelos, Topografia y Accesibilidad
No se requieren estudios geotécnicos complejos debido a la naturaleza del proyecto.
Se verificara unicamente:

* Condicion estructural del muro o pedestal.
* Accesibilidad para instalacion.

10. Cronograma Fisico-Financiero Estimado

* Aprobacién de contratacion: 3 dias
» Fabricacion de placa: 7-10 dias

» Transporte: 1 dia

* Instalacion: 1 dia

Duraciodn total estimada: 10-12 dias.

11. Certificacion de Disponibilidad de Espacio
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La institucion certifica que dispone de espacio fisico adecuado para la instalacion de la

placa dentro de sus instalaciones en Santo Domingo, garantizando accesibilidad,
visibilidad institucional y condiciones estructurales adecuadas.

12. Matriz de Impacto Ambiental (Desarrollada)

NO

Actividad del
proyecto

Transporte de
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(¢
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Proveedor

Proveedor

Proveedor

Institucion /
Proveedor

Conclusion Ambiental: Impacto global clasificado como BAJO, con medidas de
mitigacion controladas.
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Firmas y vistos buenos

Ing. Francisco Telleria — Encargado Dpto.
Infraestructura

Ing. Daysi Paulino — Coordinadora Dpto.
Infraestructura

/DINF-000010-26

o E Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
it Francisco Alberto Telleria Suero
Daysi Ivelisse Paulino De Dominguez

Documento f|rmado dlgltalmente para valldar en medio electrénico:
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